2022-2023 AKADEMIK YILI GUZ YARIYILI LISANSUSTU OGRENCI ALIMI

LiSANSUSTU PROGRAMLARA BASVURU TAKVIMi

Basvuru ve On Kayit : 20 Haziran — 08 Temmuz 2022

Smava Katilacak Adaylarin Duyurulmasi : 26 Temmuz 2022

Yazih Sinav Tarihi : 02 Agustos 2022 / 10:00

Miilakat Sinavi Tarihi : 02 Agustos 2022 / 14:00

Kesin Sonuclarin ilam : 05 Agustos 2022 / 16:00

Kesin Kayit Tarihi : 08 — 12 Agustos 2022

Yedek Kesin Kayit Tarihi : 14 — 15 Agustos 2022

Basvuru ve Kayit Yeri : SBTU Rektorliik Binasi, Yenisehir Mah. Kardesler
Cad No:7/1 SIVAS

Telefon : 0(346) 219 1398

e- Posta > enstitu@sivas.edu.tr

ACIKLLAMALAR

1 Bagvurular hem Online hem sahsen veya posta ile alinacaktir. Online bagvuru yapilmasi
halinde sahsen evrak teslimi veya posta gonderimi yapilmayacaktir. Online Bagvuru
https://ubys.sivas.edu.tr/AlS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden
yapilacaktir.

2. Sahsen veya posta ile bagvurularda gerekli belgelerin asillar1 kontrol edilerek, fotokopileri
almacaktir. Alinan belgeler iade edilmeyecektir.

3. 2021-2022 Bahar donemi itibariyle mezuniyet asamasinda olan Ogrenciler bu durumu
belgelemeleri halinde Eksik Evrak Taahhiitnamesi doldurmak suretiyle kosullu basvuru
hakkina sahiptir. Ancak, kesin kayit yaptirana kadar mezuniyet belgelerini Enstitiiye teslim
etmeleri gerekmektedir.

4. Yurtdisinda dgrenim gdrmiis olan T.C. uyruklu adaylarm diplomalarmm YOK Baskanliginca
denkliginin onaylanmis olmasi gerekmektedir.

5 Sinavlara girecek adaylarin bagvuru formlarmi veya sinav giris belgelerini sinav sirasinda
mutlaka yanlarinda bulundurmalar1 gerekmektedir.

6. Yazili sinavda basar1 notu Yiiksek Lisans ve Doktora Programlarinda en az 50 puandir.
Yazili stnavdan basarili olan 6grenci miilakat sinavina alinacaktir.

7. Yerlestirme Basar1 puani yiiksek lisans i¢in en az 60, doktora i¢in en az 65 puan olan
ogrenciler belirtilen kontenjan dogrultusunda puan siralamasma goére kayit yaptirmaya hak
kazanacaklar.

Basan puan hesaplamasi:

Yiiksek Lisans icin:
(ALES*0,50)+(Lisansort*0,10)+(Yazilisinav*0,30)+(Miilakatsinavi*0,10)

Doktora icin:
(ALES*0,50)+(Lisansort*0,10)+(Dil*0,10)+(Yazilisinav*0,20)+(Miilakatsinavi*0,10)

8. BILSEM ogretmenlerinden, ilgili kurum personeli olduguna dair belgeleri ibraz etmeleri
gerekmektedir.

9. Her aday yalnizca bir Lisansiistii Programa veya alana bagvurabilir.

10. Posta ile basvurularda, basvuru tarihleri icerisinde Universitemize ulasmayan basvuru
dikkate alinmayacaktir. Posta yolu ile bagvurularda Universitemize ulagsmayan bagvurudan
Universitemiz sorumlu degildir.

11. Kesin kayit i¢in istenecek bilgi ve belgeler sonuglar ile birlikte agiklanacaktir.



https://ubys.sivas.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2
file:///C:/Users/Mustafa%20ÇİĞDEM/Desktop/Formlar/Eksik-Evrak-Taahhutnamesi-(2).docx

BASVURU ESNASINDA iSTENECEK BELGELER
(Online bagvuruda evrak teslimi yapilmayacaktir)

a) Yiiksek Lisans Programlarina Basvuru Icin
- Basvuru Formu
- Lisans Diplomasi veya E-Devlet Ciktist
- Transkript veya E Devlet ¢iktis1
- ALES Sinav Sonug Belgesi (Son bes y1l iginde alinmis olmali)
- Ozgecmis
- Niifus Ciizdan Fotokopisi
- 1Iki Adet Vesikalik Fotograf
- Referans Mektubu
- Erkek adaylar i¢in Askerlik durum belgesi
- Aydinlatma Metni ve Acik Riza Metni

b) Doktora Programlarina Basvuru icin
- Basvuru Formu
- Lisans ve yiiksek lisans diploma fotokopisi veya E-Devlet ¢iktilar1
- Lisans ve yiiksek lisans transkriptleri veya E-Devlet ¢iktilari
- ALES Smav Sonug Belgesi (Son bes yil i¢ginde alinmis olmalr)
- Yabanci Dil Smav Sonug Belgesi (Son bes yil icinde alinmis olmali)
- Ozgecmis
- Niifus Ciizdan Fotokopisi
- Iki Adet Vesikalik Fotograf
- Referans Mektubu
- Erkek adaylar i¢in Askerlik durum belgesi
- Aydinlatma Metni ve Acik Riza Metni

) Yatay Gegis icin istenen evraklar:

Basvuracagi program tiirline gére yukarida belirtilen evraklar ile birlikte asagidaki evraklar1 da
hazirlayarak Enstitiimiize bagvuru yapmalar1 gerekmektedir. Kayitli olunan Enstitiiden alinacak:

- Durumunu belirten 68renci belgesi

- Transkript

- Ders igerikleri


https://lee.sivas.edu.tr/formlar
https://lee.sivas.edu.tr/lisansustu-programlara-basvuru-ve-kesin-kayit-islemleri
https://lee.sivas.edu.tr/lisansustu-programlara-basvuru-ve-kesin-kayit-islemleria
https://lee.sivas.edu.tr/formlar
https://lee.sivas.edu.tr/lisansustu-programlara-basvuru-ve-kesin-kayit-islemleri
https://lee.sivas.edu.tr/lisansustu-programlara-basvuru-ve-kesin-kayit-islemleria

KONTENJANLAR

A) SAVUNMA TEKNOLOJILERI YUKSEK LISANS PROGRAMI

A.1) Yurt ici Kontenjam: (T.C Vatandas1 ve BILSEM Kontenjam)

Basvuru
Almmacak

Kontenjan

ALES

Puan

Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlar:

Alan Tiirii
“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,
Bilgisavar “Bilisim Sistemleri Mihendisligi”, “Yazilim Mihendisligi”, “Bilgisayar ve Ogretim
o i?henﬁisli-i 10 say | Teknolojileri Ogretmenligi™
(1.Grup) g 1* Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak
' P *Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
“Biyomedikal ~Miihendisligi”’, “Elektrik Miihendisligi”, “Elektrik-Elektronik
Elektrik- Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,
Elektronik 10 “Elektronik ve Haberlesme Miihendisligi”, “Telekomiinikasyon Miihendisligi”,
Miihendislisi 1% SAY | “Haberlesme Miihendisligi”
2.Grup) g Boliimlerin birinden lisans mezunu olmak. )
' P *Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
“Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, “Kimya ve Siire¢ Mithendisligi”, “Niikleer Enerji
Kimya 5 Miihendisligi”, “Polimer Malzeme Miihendisligi”, “Tekstil Mithendisligi”
Miihendisligi 1% SAY | Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
(3.Grup) *Yukarida belirtilen boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
“Makine Miihendisligi”, “Makine ve Imalat Miihendisligi”>, “Mekatronik
Makine Miihendisligi”
Miihendisligi 10 SAY | Boéliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
.Grup ukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve e
4.G *Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden li Imak ve BILSEM’d
o0gretmen olmak.
“Makine Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, ‘“Malzeme
Metalurji ve Miihendisligi”, ‘“Metalurji Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”,
Malzeme 5 SAY “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Seramik Miihendisligi”
Miihendisligi 1* Béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak. .
.Grup ukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve e
5.G *Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden li Imak ve BILSEM’d
o0gretmen olmak.
“Bilgisayar Miihendisligi”, “Biyokimya”, “Elektrik Mihendisligi”, “Elektrik-
Miihendislik Elektron"ik Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Fizik”, “Fizik Mﬁhendisligi”,
Temel 10 “Fizik Ogretmenligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, “Kimya Ogretmenligi”,
Bilimleri 1% SAY | “Malzeme Miihendisligi”
oliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
&.orem Béliimlerinin birinden li Imak
' P *Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
“Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”,
Ucak “Ugak Miihendisligi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”,
Mciihen dislisi 5 “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme
Alam, & 1x SAY | Miihendisligi”
(7.Grup) Béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
' P *Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
Ogretmen olmak.
“Astronomi ve Uzay Miihendisligi”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”, “Ugak Miihendisligi”’, “Ucak ve Uzay
Uza Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi Miihendisligi”, “Malzeme
Mﬁli/en dislisi 5 SAY Bilimi ve Miihendisligi”’, “Malzeme Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme
& 1 Miihendisligi”
(8.Grup) &
' P Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
Ogretmen olmak.




A.2) Yatay Gecis Kontenjani: (Yiiksek Lisans programinda okuyor olanlar)

Basvuru ALES
Almmacak Kontenjan  Puan

Kabul Edilecek Ogrenim Alanlari

Alan

Tiirii

“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,

Bl!glsaya}r .. “Bilisim Sistemleri Miithendisligi”, “Yazilim Miihendisligi”, “Bilgisayar ve Ogretim
Miihendisligi SAY L ey
(1.Grup) Teknolojileri Ogretme‘:t}hgl o i ‘
Program veya Anabilim dallarinin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Elektrik- “Biyomedikal ~Miihendisligi”’, “Elektrik Miihendisligi”, “Elektrik-Elektronik
Elektronik Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,
Miihendislizi SAY | “Elektronik ve Haberlesme Miihendisligi”, “Telekomiinikasyon Mihendisligi”,
waencistigl “Haberlesme Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
(2.Grup) a g SHEL . . % .
Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Kimya “Kimya’?, ‘.‘K.imya Mﬂhendisligi”, “Kimya ve Sﬁreq Mﬁhendisligi”., “.N.iikleer Enerji
Miihendislizi SAY Miihendisligi”, “Polimer Malzeme Miihendisligi”, “Tekstil Mithendisligi”, “Savunma
wendistist Teknolojileri”
(3.Grup) © ) - . . . .
Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Makine “Makine Miihendisligi”, “Makine ve Imalat Miihendisligi”, “Mekatronik
Miihendisligi SAY | Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
(4.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Metalurji ve “Makine Miithendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Malzeme
Malzeme SAY Miihendisligi”, “Metalurji Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”,
Miihendisligi “Nanoteknoloji Miithendisligi”, “Seramik Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
(5.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Miihendislik “Bilgisayar Mﬁhet.ld?sl.igi”, “Biquimya”, ‘fEl'el'itrik 'Mﬁhen(%is.ligi”, “Elgk?r%k-
Temel Elektron}k Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Fizik”, “Fizik Mﬁhendlshgl”,
Bili . SAY | “Fizik Ogretmenligi”, “Kimya”, “Kimya Mihendisligi”, “Kimya Ogretmenligi”,
ilimleri “ .. 2w e
(6.Grup) Malzeme Muhendlsl.lg_l , “Savunma T‘ellcnolop.l.erl .
Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Ugak “Havacilik Mﬁhf:n(.li.sligi”, “Havacilik ve Uzay Mijh.en.di.sligi”, “U;ay Mﬁhendi.sli.g%”,
Miihendisligi “Ugak Mﬁh'epdl'shgl”, “UQE?.k. ve Uzay Mﬁhendlshg.l”., .“Makme Mﬁhendlsllgl”,
Alam SAY “Malzeme 'B%hml ve Mﬁhendlshgl”.,.“Malzeme Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme
(7.Grup) Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
) Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
“Astronomi ve Uzay Miihendisligi”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Uzay Mﬁhend%sligi”, “Uzqy Mﬁhend@slig@”, “Ugak Mij.h.em(.lisligi”, i‘Uﬁ:gk ve Uzay
Miihendisligi SAY Mqhepdlsllgl”, “Mak'ln? Mﬁhendlshgl”, “Malzeme.: Bll.lml Mﬁhend1§}1g1”, “Malzeme
(8.Grup) Bilimi ve Mihendisligi”, ‘“Malzeme Miihendisligi”’, “Metalurji ve Malzeme

Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
Program veya Anabilim dallarinin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.




B) SAVUNMA TEKNOLOJILERI DOKTORA PROGRAMI

B.1) Yurt ici Kontenjani: (T.C Vatandasi ve BILSEM Kontenjan)

Basvuru ALES
Almmacak Kontenjan Puan
Alan Tiiri

Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlar:

“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,

Bilgisayar “Bilisim“Sis‘Femleri Miihendisligi”, “Yazilim Miihendisligi”, “Savunma

Miihendisligi 2 say | Leknolojileri” . . ) .

(1.Grup) 1* Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.

“Biyomedikal Miihendisligi”, “Elektrik Mihendisligi”, “Elektrik-Elektronik

Elektrik- Mﬁhendis}igi”, “Elektronik Miihendisl?gi.”,. “Elektrik ve Billgisayar Mﬁhend%slig%”,

Elektronik 4 “Elektronik ve Habgrlf:sme Miihendisligi”, “.'.Fele.komiimkasyon Miihendisligi”,

Miihendisligi 1% SAY “Haberlesme Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”

2.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.

' *Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimn birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de égretmen olmak.
“Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, “Kimya ve Siire¢ Miihendisligi”, “Niikleer Enerji

Kimya Mﬁhendiglig.i”, “Polimer Malzeme Miihendisligi”, “Tekstil Miithendisligi”, “Savunma

Miihendisligi 2 sAy | Leknolojileri” . . . .

(3.Grup) 1* Program veya Anabilim dallarinin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 63retmen olmak.

“Makine Miihendisligi”, “Makine ve Imalat Miihendisligi”>, “Mekatronik

Makine 5 Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”

Miihendisligi 1% SAY Program veya Anabilim dallarimn birinden yiiksek lisans mezunu olmak.

(4.Grup) *Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.

“Makine Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Malzeme

Metalurji ve Miihendisligi”, “Metalurji Mithendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”,

Malzeme 2 SAY “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Seramik Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”

Miihendisligi 1* Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.

(5.Grup) *Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinmin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.

“Bilgisayar Miihendisligi”, “Elektrik Mithendisligi”, “Elektrik-Elektronik

Miihendislik Mi%hendislig%”, .“Elektronik Ml’ihendisl.igi”, “Fizik’?, ‘fF.izik Egitimi”’_, “Kimya”,

Temel 2 “Kimya Eglt'lml”, “Matetr.latlk”., .“Makme Miihendisligi”, .‘.‘Me?talurjl ve Malzeme

Bilimleri 1% SAY Miihendisligi”, “Matematik Egitimi”, “Savunma Teknolojileri”

(6.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.

' *Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
“Havacilik Mithendisligi”, “Havacilik ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”,

Ugak “Ugak Mﬁhepdis!igi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Mal.dr.le Miihendislig'gi”,

Miihendisligi 2 “Malzeme B111m1' ve Miihendisligi”, “Mrfl'lzer'ne Miihendisligi”, “Metalurji ve

Alam 1% SAY Malzeme Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”

(7.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.

' *Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
“Astronomi ve Uzay Miihendisligi”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”, “Ugak Miihendisligi”, “Ugak ve Uzay
Uzay Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi Miihendisligi”, “Malzeme
.. ¢ pexs 2 Bilimi ve Miihendisligi”, ‘“Malzeme Miihendisligi”’, “Metalurji ve Malzeme

Miihendisligi 1% SAY Miihendislizi”. S Teknoloiileri”

(8.Grup) tihendisligi”, “Savunma Teknolojileri” ) .

Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de ogretmen olmak.




B.2) Yatay Gecis Kontenjani: (Doktora programinda okuyor olanlar)

Basvuru
Almmacak
Alan

ALES

Puan
Tiiri

Kabul Edilecek Ogrenim Alanlari

“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,

l'fq'flﬁ%"’i‘;igi say | Bilisim Sistemleri Mihendisligi”, “Yazilm Mihendisligi”, “Savunma
(1.Grup) Teknolojileri B N
Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Elektrik- “Biyome.di.kgl Mﬁhendi§1igi”, “E.lelftr.ik Miihe-ndisligi’.’, . “Elektrik-EIeI.(tr.orTik
Elektronik Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,
Miihendislizi SAY “Elektronik ve Haberlesme Miihendisligi”, “Telekomiinikasyon Miihendisligi”,
waencistigl “Haberlesme Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
(2.Grup) a g ASHEL . . )
Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Kimya “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, “Kimya ve Siire¢ Miihendisligi”, “Niikleer Enerji
Miihendislisi SAY Miihendisligi”, “Polimer Malzeme Miihendisligi”, “Tekstil Miihendisligi”, “Savunma
uaencisigt Teknolojileri”
(3.Grup) © ) - . .
Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Makine “Makine Miihendisligi”, “Makine ve Imalat Miihendisligi”, “Mekatronik
Miihendisligi SAY Miihendisligi” , “Savunma Teknolojileri”
(4.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Metalurji ve “Makine Mihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, ‘“Malzeme
Malzeme SAY Miihendisligi”, “Metalurji Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”,
Miihendisligi “Nanoteknoloji Miithendisligi”, “Seramik Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
(5.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Miihendislik “Bilgisayar~ Mﬁhendisligi’.’, “Elektrik Mij.hendi'sl'igi”, “El@kuik-ﬁlgktrqnik o
Temel Miihendisligi”, “Elektronik Mithendisligi”, “Fizik”, “Fizik Egitimi”, “Istatistik”,
Bili . SAY “Kimya”, “Kimya Egitimi”, “Matematik”, “Makine Miihendisligi”, “Metalurji ve
ilimleri . S o e ees e et
(6.Grup) Malzeme Muhendlshgl. , “Matematik ]?g‘ltlml , “Savunma Teknolojileri
Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Ucak “Havacilik Mﬁh@ndiﬂig’gi”, “Havacilik ve Uzay Mijh.en.di.sligi”, “Uzay Mﬁhend@sli.gi.”,
Miihendisligi “Ugak Mﬁhep(.hs!lgl”, “Ugak ve .Uzay Miihendisligi”, “Mabpe Mﬁhendls}lél”,
Alam SAY “Malzeme 13111m1. \./Et.”l\{l‘iihendlshgl”, “Me.l.lzer.r,l’e Miihendisligi”, “Metalurji ve
(7.Grup) Malzeme Muhendlshg.gl. , “Savunma Te'kl'lolojllel‘l
Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
“Astronomi ve Uzay Miihendisligi”, “Havacilik Mithendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Uzay Mﬁhend%sl%gi”, “Uza}y Miihend.isl.ig.i”, “Ugak Mii.h.enc.lisligi”, f‘Uggk ve Uzay
Miihendisligi SAY Mqhepdlsllgl”, “Mak'm? Miihendlshgl”, “Malzeme; B.11.1m1 Mﬁhend1s}1g1”, “Malzeme
(8.Grup) Bilimi ve Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”’, “Metalurji ve Malzeme

Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
Program veya Anabilim dallarinin birinde doktora yapiyor olmak.




C) TARIM BIiLIMLERI YUKSEK LiSANS PROGRAMI

C.1) Yurt ici Kontenjanlari: (T.C Vatandasi ve BILSEM Kontenjani)

ALES
Kontenjan Puan Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlar:
Tiiri

Basvuru Alinacak

Alan

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”, “Gida
Tarmm Bilimleri Miihendisligi”, “Molekiiler B%yo_loji_ ve Genetik”, “Peyzaj Miihendisligi”,
Yiiksek Lisans 30 “Peyzaj l_\/[_imarhgl”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal Biyotekn(_)l_oji_”, “Ta_rlrp
programi o SAY Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Miihendisligi”, “Toprak Bilimi ve Bitki
(L.Grup) Besleme”

Béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak. )
*Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
ogretmen olmak.

C.2) Yatay Gecis Kontenjanlari: (Yiiksek Lisans programinda okuyor olanlar)

ALES
Kontenjan Puan Kabul Edilecek Ogrenim Alanlar
Tiiri

Basvuru Alinacak

Alan

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miithendisligi”, “Biyoteknoloji”, “Gida

Tarim Bilimleri Miihendisligi”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Miihendisligi”,

Yiiksek Lisans 5 SAY “Peyzaj Mimarlig1”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal Biyoteknoloji”, “Tarim

Programi Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Miihendisligi”, “Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme”

Program veya anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.

D) BITKi KORUMA DOKTORA PROGRAMI

D.1) Yurt ici Kontenjanlari: (T.C Vatandas1 ve BILSEM Kontenjani)

ALES
Kontenjan Puan Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlari
Tiirii

Basvuru Alinacak

Alan

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”, “Gida
Miihendisligi”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Miihendisligi”,

Bitki Koruma 15 “Peyzaj Mimarlig1”, “Tarim Bilimleri”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal
Doktora program 1% SAY Biyoteknoloji”, “Tarim Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Miihendisligi”,
(1.Grup) “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme”

Program veya Anabilim dallarinin birinden yiiksek lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.

D.2) Yatay Gecis Kontenjanlari: (Doktora programinda okuyor olanlar)

ALES .
Kontenjan Puan Kabul Edilecek Ogrenim Alanlari
Tiirii

Basvuru Alinacak

Alan

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”, “Gida
Miihendisligi”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Mithendisligi”,

5 SAY “Peyzaj Mimarlig1”, “Tarim Bilimleri”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal
Biyoteknoloji”, “Tarim Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Mithendisligi”,
“Toprak Bilimi ve Bitki Besleme”

Program veya anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.

Bitki Koruma
Doktora program




